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	希荻微电子集团股份有限公司
	关于参加2023年度芯片设计专场集体业绩说明会
	暨2024年第一季度业绩说明会的公告
	一、 说明会类型
	二、 说明会召开的时间、地点

	（一） 会议召开时间：2024年5月13日下午15:00-17:00
	（二） 会议召开地点：上证路演中心（网址https://roadshow.sseinfo.com/）
	（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
	三、 参加人员
	四、 投资者参加方式

	（一） 投资者可在2024年5月13日下午15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
	（二） 投资者可于5月10日（星期五）16:00前通过公司邮箱ir@halomicro.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
	五、 联系人及咨询办法
	六、 其他事项


